
鼓勵國內企業在臺設立研發中心計畫 

 

經濟部技術處 

中華民國105年7月 



推動背景 
• 以「研發環境建構」作為主要任務
，協助業者建立研發組織與團隊、
建構研發管理制度(包括內部人員訓
練與激勵制度、研發專案管理制度
、外部發資源整合機制、智慧財產
管理制度及專案績效評估機制等)及
發展核心技術能耐或有特色的營運
模式，使研發中心成為創意源源不
絕的環境，蓄積企業之研發能量。 

• 協助企業建構研發環境，建立企業
核心能耐，以建立執行政府其他研
發補助計畫之研發能量，藉此鏈結
其他專案類補助計畫。 

研發組 
織團隊 

公司願景及 
發展策略 

研發領 
域布局 

研發組 
織成長 

研發能量提升 

競爭力提升 
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計畫申請資格 

• 國內依法登記成立之獨資、合夥事業或公司。 

• 非屬銀行拒絕往來戶，且公司淨值（股東權益）為正
值。  

• 公司負責人及經理人未具有「大陸地區人民來臺投資
許可辦法」第3條所稱投資人之情事。 
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可補助科目(前6個科目提供經費補助)  

新聘碩士(含)學歷以上研發人員人事費 

計畫主持人人事費  

國內、外顧問專家費 

專利申請費 

訓練費 

研發管理制度所需系統之設備使用費 

不可補助科目(由廠商全額自籌)： 

一般研發人員人事費  

合作研究費 
註：1.「新聘」研發人員係指執行廠商於於計畫申請日前3個月內以後聘用，且過去一年內(自

計畫申請日前3個月往前推算)未曾任職於申請公司始能認列，且該人員於往後各年度計
畫均可視為新聘人員。 

        2. 最高可補助2,000萬元，各科目補助比例視計畫規模核准，最高可達100%，惟上述科目
總補助比例最高以50%為上限。 

        3.不可補助科目亦為會計查核項目。 

        4. 研發人員之列報不可與政府其他補助計畫重複。 

計畫補助科目 
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情境一 情境二 情境三 

可補助科目 4,000  3,000  1,000  

不可補助科目 0  1,000  5,000  

總經費 4,000  4,000  6,000  

補助款 2,000  2,000  1,000  

自籌款 2,000  2,000  5,000  



計畫申請 

資格文件審查 

財務審查 

審查意見彙整 

補/退件 

營運計畫審查 

符合 

計畫核定 

(決審會議) 

簽約執行 

通過 

函復結果 

不通過 

不符合 

計畫審查流程 
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國內研發中心計畫申請表及申請公司基本資料表  

最近3年會計師簽證之查核報告書 

鼓勵國內企業在臺設立研發中心計畫計畫書  

 
計畫書待資格文件檢查通過後依通知再送12份  

年初申請之案件，若不及送前一年度會計師簽證之查核報告書，可先
送公司自編財務報表，待會計師查核報告書簽證後再行補送。 

送件地點：「經濟部技術處A+企業創新專案辦公室」（100北市重慶
南路2段51號永豐餘大樓7樓）  

一式2份 

一式1份 

一式2份 

以上資料請至 http://aiip.tdp.org.tw/ 下載相關電子檔案使用  

計畫申請應備文件 
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審查時程 
自申請收件起至審查完成函復結果，約需4個月；必要時，得延長1

個月(以上時程不包含申請企業補件、修改或陳述意見之時程)。 

申請限制 
公司若曾申請過本計畫並已執行屆滿者不得再次申請，若有其他補
助需求，請依計畫屬性逕行申請其他各類型之科專計畫。  

送件期限 
本計畫無截止送件日期，採隨到隨受理。 

計畫核定方式 
一次核定2年經費；最高可補助2,000萬元。 

研發替代役員額 
本計畫屬研發替代役政策支持項目，通過計畫者可爭取較多研發替
代役員額核配數，研發替代役員額核給需配合內政部審查時程。 
 

 

 

計畫申請注意事項 
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1. 公司研發能量與產業現況 

2. 組織架構與任務 

3. 研發領域布局 

4. 研發管理制度 

5. 預期效益 

6. 未來發展願景 

7. 研發資源規劃 

 

計畫審查重點說明 
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研發中心背景說明 

• 說明公司所面臨之產業問題與成立研發中心之動機。 

• 說明公司對技術及市場發展趨勢之掌握程度。 

• 說明公司現有研發能量以及研發中心運作資金來源。 

• 說明研發中心與公司長遠布局之關聯性。 

8 



組織架構與研發領域 

• 說明研發中心組織架構與目標，及與公司其他部門之業

務協調與任務分工。 

• 說明研發中心與國內外產學研單位之中、長期合作研究

規劃。 

• 說明研發中心所規劃研發領域之中長期研發目標規劃，

並可應用到公司各個產品領域。 

• 說明研發中心所規劃研發領域之專利布局分析。 
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研發管理制度 

• 說明研發中心之人員培育及激勵制度。 

• 說明研發專案管理制度。 

– 例如研發中心對研發專案計畫之形成、可行性分析、人力與

經費等資源配置、審核與修正等。 

• 說明外部研發資源整合(合作研究)機制。 

• 說明研發中心之智慧財產管理制度，包含研發成果管

理與成果轉移制度。 

• 說明研發中心之研發專案績效評估機制。 
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預期效益 

• 說明研發中心預期之研發組織成長情形（質化與量化
指標），公司可依產業屬性訂定成長指標。 

– 量化指標：例如資金投入（含衍生投資）、研發人數、研發場所、

研發設備、教育訓練場次、人次、培訓科目、研發成果產出（如專

利、論文、新產品、新服務等）、研發網絡的建立等。 

– 質化指標：人力素質、研發規模、研發範疇、研發速度、研發網絡

合作對象與內容、建立關鍵技術與系統整合能力、領先建立技術標

準等。 

※藍色底線字體為申請公司之必填項目。 

• 說明研發中心規劃之研發組織成長目標與產業需求之
連結性。 

 

11 



未來發展願景 

• 說明研發中心自計畫結案後3年發展願景與研發規劃。 

• 說明研發中心設立後對公司或產業之效益分析。 

• 說明公司永續經營研發中心之企圖心。 
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研發資源規劃 

• 說明研發中心研發人力之配置。 

– 包括研發中心之研發人員、待聘人員及國內外顧問專家之配

置情形 

• 說明研發中心場所與設備之規劃。 

• 說明研發中心研發經費之規劃。 

– 包括研發中心資金來源與經費分析 
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常見撰寫問題彙整(1/4) 

• 公司研發能量與產業現況 

 過去3年的營業額、營業利益，不足以支持公司成立研發中心
。 

 公司對所提研發領域之研發能量不足，團隊技術主軸與本計畫
所提研發主題尚有距離，對技術及市場發展趨勢之掌握程度亦
不足，研發團隊規模及背景無法承擔本研發中心之目標。 

 公司對於研發中心的核心能力不能明確定位。 

 未能提出潛力客戶及產業夥伴的爭取策略，且市場競爭優勢不
明確。 

  對關鍵技術之掌握度較不足，應進一步強化專利分析與布局
。 
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常見撰寫問題彙整(2/4) 

• 組織架構與研發領域內容 

 所規劃之研發中心在公司內的位階、定位及任務、職掌分工均不明
確，擬成立之研發中心的功能與定位應和其他部門有所區別，以利
公司長期發展。 

 建議針對本計畫未來技術與人才專長之缺口，建立外界合作，以快
速導入、吸收、內化達到降低摸索時間成本，強健研發體質。 

 研發領域缺乏中長期研發目標規劃。 

 研發的主軸未能依產業發展趨勢及瓶頸規劃，規劃之中低技術的開
發產品以現有研發組織架構及能量即可完成，未能呈現研發中心的
成效。 

 以產品製程研發及品管系統的強化為主，未明確規劃核心技術及研
發能量的提升。 

 與國內產學研的合作內容不明確，合作開發項目與公司之市場定位
及技術需求不符。 

 欠缺主要利基及市場競爭力產品，研發領域路程圖及研發能力的提
升等欠缺整體性規劃。 
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常見撰寫問題彙整(3/4) 

• 未來發展願景 
 研發中心發展願景較不明確，應擬定更具體且有競爭力之技術指標

與產品開發路程圖。 

 永續經營之能力不確定。 

 缺乏具體可行之策略，恐怕未來空有理想而不能實現願景，對該公
司沒有實質的幫助。 

 未突顯「研發」新技術、新服務或創新營運模式之企圖心與規劃。 

• 研發管理制度 
 技術研發成果如何轉移到公司其他事業部，以進行後續產品開發，

應有更具體之規劃。 

 所提研發中心之管理運作，多為公司企劃部門已運作的機制，宜有
創新組織之實質建置作為。 

• 預期效益 
 預期效益不符研發中心之設立目的。 

 計畫內容所須完成的組織結構與人力資源配置無法相稱研發環境的
改善，使得與本計畫宗旨有悖離，也導致預期效益達成難以估計與
評斷。 
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常見撰寫問題彙整(4/4) 

• 研發資源規劃 
 人員聘用不足以符合研發中心需求，研發人員背景多數與研發中心

所需技術無關。 

 擬聘顧問之實質工作規劃及顧問費之編列缺乏合理性。 

 欠缺研發用設備，研發中心的規劃不夠具體。 

 研發中心規劃不合理，人員與設備配置均須強化。 

• 其他因素顯然未能配合且無改善空間。如：公司未能在計
畫書中及審查會議時展現高度企圖心，公司高層未能體現
成立研發中心對公司重要性，亦未能展現長期運作研發中
心之承諾；計畫書內容、簡報資料與口頭詢答內容明顯不
一致，顯示公司資料準備倉促，內部亦未完整溝通，造成
資訊混淆。 
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簡 報 完 畢 

敬 請 指 教 



相關資訊： 

• A+淬鍊計畫網址：http://aiip.tdp.org.tw/ 

(申請須知等相關資料皆可由網站下載) 

• 聯絡電話：02-2341-2314 

• 地址：100臺北市重慶南路二段51號7樓 
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